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  Specificații tehnice 
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1728649284992 din 21.10.2024 

Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru tehnică de calcul 
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Piese de schimb pentru tehnică de calcul    

Lotul nr. 1 

Unitate de 

stocare 

MG10ACA20TE Japonia TOSHIBA 

HDD 20TB, SATA 6.0, 7.2K, 512e/4Kn, 

Cache:256MB, Enterprise, CMR, 

Encryption:Standard, 24/7; 

3.5" HDD 20.0TB  Toshiba  

MG10ACA20TE  Enterprise® Capacity 

/ Server,  

Helium-sealed design, CMR Drive, 

512E model, 24/7, 7200rpm, 512MB, 

SATAIII, interface speed: 6.0 Gbit/s, 

3.0 Gbit/s, 1.5 Gbit/s 

Data-sheet 

Lotul nr. 2 

Placă de bază 

placă de bază - 

PRIME H610M-R 

D4-SI 

Taiwan Asus 

Complet - placă de bază\cpu\ram\ssd 

Cerințe minime: 

Placă de bază: Socket 1700, 2xDDR4 sau 

DDR5, DVI, HDMI, 1 x PCIe X16, 1 x PCIe 

X1,  4 x Sata3, 

1 x NVMe M.2, GbE LAN, 4xUSB; 

CPU:  13/14 generatie, 4C/8T, Base 

Frequency: 3.40 GHz , Max Turbo 

Frequency: 4.50 GHz,  

Cache: 12MB, UHD Graphics 730, 

echivalent la i3-13100/i3-14100; 

Cooler procesor: 4pini, TDP recomandat 

minim:110W; 

Ram: 16GB DDR4 sau DDR5; 

SSD: SSD 512 GB, M.2 compatibil cu placa 

de bază; 

Complet - placă de bază\cpu\ram\ssd 

Cerințe minime: 

Placă de bază: ASUS PRIME H610M-

R D4-SI, Socket 1700, Intel® H610 

(14/13/12th Gen CPU), 

 Dual 2xDDR4-3200, VGA, DVI, 

HDMI, CPU Intel graphics, 1xPCIe X16 

4.0, 4xSATA3, 1xM.2, 1xPCIe X1, 

ALC897 7.1, 1xGbE LAN, 4xUSB3.2, 

5X Pro III, LPT+COM header, mATX 

CPU:  Intel® Core™ i3-14100, S1700, 

3.5-4.7GHz, 4C (4P+0E) / 8T,  

12MB L3 + 5MB L2 Cache, Intel® 

UHD Graphics 730, 10nm 60W, Box  

Ram: 16GB DDR4-2666  GOODRAM, 

PC21300, CL19, 2048x8, 1.2V; 

SSD: M.2 NVMe SSD 512GB 

GOODRAM PX500 Gen2, Interface: 

PCIe3.0 x4 / NVMe1.3,  

Data-sheet 

CPU - CPU i3-

14100BOX 
SUA Intel 

Ram - 

GR2666D464L19

S/16G 

Polonia Goodram 

SSD - SSDPR-

PX500-512-80-G2 
Polonia Goodram 



M2 Type 2280 form factor, Sequential 

Reads/Writes 2000 MB/s/ 1600 MB/s, 

Random (4k QD64) Read/Write 173K 

IOPS/ 140K IOPS, SMI 2263XT, TBW: 

330TB, 3D NAND TLC 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Oleg Savcenco     În calitate de: Director 

Ofertantul: Accent Electronic SA      Adresa: str. Bulgara 33/1 
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